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含工艺腔室类集成电路装备
设计信息模型

1 范围

本标准规定了含工艺腔室类集成电路装备建模仿真设计软件平台信息模型,规定了搭建含工艺腔

室类集成电路装备建模仿真设计软件平台的一般性要求。
本标准适用于含工艺腔室类集成电路装备的建模仿真设计软件。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1 
建模 modeling
使用CAD软件为被设计对象建立用于仿真的几何模型。

2.2 
仿真 simulation
利用计算机虚拟模型复现实际系统中发生的本质过程,并通过对系统虚拟模型的实验来研究存在

的或设计中的系统。

2.3 
仿真流程模板 simulationprocesstemplate
用于描述定制化的仿真流程信息的一种XML文件,保存了一个仿真流程的完整逻辑关系。
注:包含软件模块、求解逻辑顺序和上下游传输的变量信息。

2.4 
参数 parameters
仿真设计过程中对结果有较显著影响的、可调节的关键设定值。

2.5 
实验设计 designofexperiment
一种有计划的研究,对过程要素进行一系列有意图的改变,并进行效果观测,对结果进行统计分析

以便确定效果与要素改变之间的关系,从而更好地了解和控制这一过程。

2.6 
优化设计 optimaldesign
以数学中的最优化理论为基础,以计算机为手段,根据设计所追求的性能目标,建立目标函数,在满

足给定的各种约束条件下,寻求最优的设计方案的过程。

2.7 
特征值 characteristicvalues
由仿真结果统计出的能反映设计性能的具有代表性的某些数值。
示例:最小值、最大值、平均值、偏差值等。
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